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LEITERPLATTENTECHNIK

» 10000 «

»
v ST,

Strom tragend

x <1 (nicht proportional

Umgebung: stehende Luft mit natirlicher Konvektion

f>1 (nicht proportional

nicht Strom tragend der Anderung ) - Parabel der Anderung ST) - Parabel

ST, bzw. |

ST;=STy,*x ™

1) dicken-
abhangig

Iy =l *f"
f>1
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1001000 30,78 [~

200 | 5,00 26,33
300 333 2402
400 250 2283
500 2000 2143

10 10— 600 | 1.67 2080 |
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_ | HSMtec IPC (IN) IPC (AUT)
hum]  bmm]  1[A] 1Al | IA]

100 10,00 | 30,78 19 38
200 5,00 26,33 19 | 38
300 3,33 24,02 19 38
400 250 | 22,53 19 | 38
500 2,00 21,43 19 | 38
600 187 20,60 19 38
700 1,43 19,88 18 38
800 1,25 19,28 18 38
900 1,1 18,76 19 | 38
1000 1,00 18,33 19 38

100 pm....1000 pm

LEITERPLATTENTECHNIK

_ _ | HSMiec | IPG (IN) IPC (AUT)
| hium] | bfmm] | 1A} | WAL | IA]

10 | 100,00 51,67 19 38
20 | 5000 4421 19 38
30 3333 4035 19 38
40 | 2500 3783 19 38
50 | 2000 3597 19 = 38
80 16,67 3453 19 38
70 14,28 33,34 19 | 38
80 | 1250 3236 19 38
|80 11,11 3152 19 | 38
100 10,00 3048 19 38
10 pm.... 100 ym 4 11006%:1 *

L

A

Das Verhéltnis zwischen der Leiterbreite und der Leiterhohe findet bei der Berechnung
nach der IPC keine Beriicksichtigung: = Das ist falsch!
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10 pym....100 pm

* 7 h=10...100 v
~ b=100...10 mm
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b 100 mm k = 0,048 Autenl.

Berechnet nach Aufbau B
[ n [ 20pm ]! =kST“A (20024 innent.
il PUSGANY innen/AuBen
I 0 000000
ko £ 0
(Ainsgni) | [Innen/AuBen
I 70 0.oo0oo
Ergebnis nach IPC 2221A Aufbau A Aufbau B
20 U™ >«
u oE 20 pm . A
: ' = : ‘
gv < 100mm > <. < 100mm »
4 RIS mmask A TFRiismmaoc
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»h=

> FH =«

Rges =Ry + R, + Ry

* b =dm * = [um]
dm = FH + h [um]

h =20 pm
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b=dm* x [um] dm=FH + h [um] b= (FH+ h)*z [um] h=20pum
Der Einfluss
FH 900 |\ _ooum »a T T der Aufbauten
(um] goo E | 2 Hq.
700 =
600 — > FHe X T | . .
L e e ...,_-...* ....... ‘.:.3_ ' .
. H Die Kurven
300 : : : T unterscheiden
: - sich in Zu- und
200 | . [ : : Ableitung
100 i i
| i ST=20K
1 2 3 | A] 4
I 0 o

R0 A [ W R R W L W WO W WM N

Berechnet ¢
IPC innen IPC auften
1 [A] nach IPC 2221 A Dle L;C;muﬁ:r:?gﬁ:l
200 Amm?) Al | Ll ==
1 188 | a77
2 312
3 R
4 515 i
160 5 606 | 1212
6 683 :
7 773 | 1547
120 8 852 |
9 928 Typ2 HSM Typ 2 HSM Typ 2
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Flache fur die Profile unter der Top-Seite: 2 %

o .oooool!
1] -

4 mm unter der Kupferfolie unterstiitzen

4 Profile die gedtzten Strukturen fiir 30 A
Dauerstrom bei geringer Erwarmung (30 K)
dieser Strompfade.

Die mittlere Breite der Hochstromleitungen
betragt bei dieser Leiterplatte 8 mm. Diese
Breite mit 70 um Kupferhéhe auf 2 Lagen
reicht fir 20 A bei einem AT von 30 K. Mit
einem 4*0,5 mm-Kupferprofil reicht der
Querschnitt fur 30 A. Ohne Kupferprofil
miisste die Leiterbreite 156 mm betragen oder
das AT ware 50 K.
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Pfad 1 1
1 =30A
ST=17K

Pfad 2
1 =30A
ST=13K

Pfad 3 3
I =30A
ST=16K

Pfad 4 4
| =30A
ST=22K

Pfad1-4 5
ly1e =120 A
ST = 24K

Pfad1-4 6
ly1a =120 A
ST = 26K

Pfad 1 bis 4

O O T 0 0

L A R M UM

PLUS 10/2008



0000000oInoooon

L0 A A W A
{00 DOI00ID000000iDo0iomm: Oibtr 10 oo boooooo
I A A
] A W A
R R A
0 O
(00ooo

N A
) A A A R TR
N A
0
O A A
000000DoonOoCIDotImeimIoormoiotIoroonIn0T
0 A
1 0 W
I A M A W W WM
000 000000l oo bootonl booon oioo ot counmoan
1 R A
I A U A O A
UomotomnOotmooOiomoibobiboooowoon
O 0
0 A
Q0 ioioiooooiooo Looorioooiton ooooolorog
A
0000000 000 0001 tonniooeon booidioneono o oooog

PLUS 10/2008

LEITERPLATTENTECHNIK

R0 T
T 0 AR
0in0Onooonomonm

00000O00000tOC0 io00lboo0omn Loooeo 0eeo oom
000000 D0nootoooooon bom oo 000pooo00an oom
0I00O0000I00IC000T boon 0000000000id0o0n ool oon
(0000I0CmE00moan

O 0 T
(00000000000NDONC 0000000000 00000e0

O g
uooooomomog

(I OimOooO0motonimoonootootoi boooooooodo
(o0Xoioon

O I A A
0000C0000ODI0n boon 0oipoooouooIbo0D fioot 0ooo
0000000 0000000 00001 0o00mmIonien hent 0meomoa
N W R A
N A A
O M A R
N A

00000010000000

0 . 0 A i
o

8 0

(10000 000000 Conoic0oon 0om 00000000i0ooocoon looinioiciooona
0000000C000I00mD




